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Abstract (en)
[origin: US2024116730A1] A method for winding a material sheet, in particular a plastic film, by a winding device, wherein the material sheet is
guided from at least one first roller to at least one second roller in a conveying direction. At least one cutting device is arranged between the first
roller and the second roller to cut the material sheet into at least two partial sheets. The partial sheets are each wound up into a bobbin in the
conveying direction behind the second roller. The at least one first roller and the at least one second roller are each driven by a drive so that the
tensile stress in the material sheet or in the partial sheets changes periodically over time in the conveying direction of the material sheet.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufwickeln einer Materialbahn (1), insbesondere einer Kunststoff-Folie, mittels einer Wickelvorrichtung (2),
wobei die Materialbahn (1) von mindestens einer ersten Walze (3) zu mindestens einer zweiten Walze (4) in eine Foérderrichtung (R) gefthrt wird,
wobei zwischen der ersten Walze (3) und der zweiten Walze (4) mindestens eine Schneidvorrichtung (5) angeordnet ist, die die Materialbahn (1)
in mindestens zwei Teilbahnen (la, 1b, 1c) schneidet, wobei die Teilbahnen (la, 1b, 1c) in Férderrichtung (R) hinter der zweiten Walze (4) jeweils
zu einer Rolle aufgewickelt werden. Um in einfacher Weise und ohne hohen vorrichtungstechnischen Aufwand dafir Sorge zu tragen, dass gunstig
gewickelte Rollen hergestellt werden kénnen, sieht die Erfindung vor, dass die mindestens eine erste Walze (3) und die mindestens eine zweite
Walze (4) jeweils von einem Antrieb so angetrieben werden, dass sich die Zugspannung in der Materialbahn (1) oder in den Teilbahnen (1a, 1b, 1c)
in Forderrichtung (R) der Materialbahn (1) zeitlich verandert. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Wickelvorrichtung.
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